
 

 

 

 

 

1 位 JIS Q 27001:2023 

情報セキュリティ，サイバーセキュリティ及びプライバシー保護―情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+27001%3A2023 

2位 JIS Q 15001:2023 

個人情報保護マネジメントシステム―要求事項 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+15001%3A2023 

3位 JIS Q 9001:2015 

品質マネジメントシステム―要求事項 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+9001%3A2015 

4位 JIS Q 14001:2015 

環境マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+14001%3A2015 

5 位 JIS G 3101:2024 

一般構造用圧延鋼材 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+G+3101%3A2024 

 

1 位 英訳 JIS Z 2241:2022/AMD 1:2023 

金属材料引張試験方法（追補１） 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+2241%3A2022%2FAMENDMENT+1%3A2023 

2位 英訳 JIS B 7518:2023 

製品の幾何特性仕様（ＧＰＳ）―寸法測定器―デプスゲージ 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+B+7518%3A2023 

3位 英訳 JIS B 8265:2017 

圧力容器の構造―一般事項 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+B+8265%3A2017 

4位 英訳 JIS C 1612:2023 

放射温度計の性能試験方法 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+C+1612%3A2023 

5 位 英訳 JIS K 6253-3:2023 

加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第３部：デュロメータ硬さ 

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+K+6253-3%3A2023 
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